Лабораторная работа №3

По дисциплине:

«Конструкторско-технологическое обеспечение производства ЭВМ»

Тема: «Исследование и выбор параметров процессора на БИС и

СБИС с заданными ограничениями и критерием качества »

3а – Исследование и выбор параметров узлов и блоков процессора с заданными ограничениями на ряд его характеристик. 

Таблица значений параметров

	Параметры устройств
	Варианты расчета конструкций блоков

	
	Исходные
	1
	2
	3
	4
	5

	Параметры БИС:

Тип логики
	
	
	
	
	
	

	Мин. литогр. Размер,     мкм
	
	
	
	
	
	

	Степень интеграции БИС,   ЭЛЭ
	
	
	
	
	
	

	Тип корпуса БИС
	
	
	
	
	
	

	Число выводов корпуса БИС
	
	
	
	
	
	

	Параметры ячейки:

Число корпусов БИС на ПП
	
	
	
	
	
	

	Число внешних выводов в ячейке
	
	
	
	
	
	

	Размеры ПП,                       мм
	
	
	
	
	
	

	Число сигнальных слоев в ПП
	
	
	
	
	
	


	Тип плотности ПМ
	
	
	
	
	
	

	Рабочая площадь ПП,            мм2
	
	
	
	
	
	

	Площадь ПМ на 1 слой ПП, мм2
	
	
	
	
	
	

	Параметры процессора:

Объем процессора , тыс. ЭЛЭ
	
	
	
	
	
	

	Число ячеек в блоке    
	
	
	
	
	
	

	Температура пер. нагр. зоны,   (С 
	
	
	
	
	
	

	Длительность цикла процессора , нс
	
	
	
	
	
	

	Стоимость процессора.   Усл. Ед.
	
	
	
	
	
	

	Плотность компоновки,    ЭЛЭ/см3
	
	
	
	
	
	

	Время наработки ПР. на отказ, ч
	
	
	
	
	
	


Дата: 

Группа: 

Бригада  №   в составе:


3б – Исследование и выбор параметров процессора на БИС и СБИС, характеризующимся заданным функциональным объемом и критерием качества

Таблица значений параметров

	Параметры устройств
	Варианты расчета конструкций блоков

	
	КК-Тц
	КК-Тн
	КК-Q
	КК-C
	КК-
	КК-

	Параметры БИС:

Тип логики
	
	
	
	
	
	

	Мин. Литогр. Размер,     мкм
	
	
	
	
	
	

	Степень интеграции БИС,   ЭЛЭ
	
	
	
	
	
	

	Тип корпуса БИС
	
	
	
	
	
	

	Число выводов корпуса БИС
	
	
	
	
	
	

	Параметры ячейки:

Число корпусов БИС на ПП
	
	
	
	
	
	

	Число внешних выводов в ячейке
	
	
	
	
	
	

	Размеры ПП,                       мм
	
	
	
	
	
	

	Число сигнальных слоев в ПП
	
	
	
	
	
	

	Тип плотности ПМ
	
	
	
	
	
	

	Рабочая площадь ПП,            мм2
	
	
	
	
	
	

	Площадь ПМ на 1 слой ПП, мм2
	
	
	
	
	
	

	Параметры процессора:

Объем процессора , тыс. ЭЛЭ
	
	
	
	
	
	

	Число ячеек в блоке    
	
	
	
	
	
	

	Температура пер. нагр. зоны,   (С 
	
	
	
	
	
	

	Длительность цикла процессора , нс
	
	
	
	
	
	

	Стоимость процессора.   Усл. Ед.
	
	
	
	
	
	

	Плотность компоновки,    ЭЛЭ/см3
	
	
	
	
	
	

	Время наработки ПР. на отказ, ч
	
	
	
	
	
	


Дата: 

Группа: 

Бригада  №   в составе:


